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11. LISTA DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11.1. Listas de nombres, firmas y registros de los Consultores debidamente notariadas,

identificando el componente que elaboré como especialista. /vﬁ"_ﬁa %

-
Tabla 11.1. Lista de Consultores. : ‘ <
2 AN S I
NOMBRE DEL '\\;ga’ o4 - O,:f
CONSULTOR Y FIRMA RESPONSABILIDAD{“ 4.Jc. % L
REGISTRO )%%u

oordinacién del Estudio de Impacto

Ofelia Vergara / ,:/iaz(/ﬁ%%)gf\mbiental. .

IRC-013-03/ARC-018- Revision del Estudio de Impacto
2023 ' Ambiental

Participacion en el PMA.

Descripcion del proyecto

Identificacion de Impactos Ambientales
Generacion y descripcion de las medidas
de Mitigacion

Organizacién del Estudio de Impacto
Ambiental

Estefany Gonzalez
IRC-007-2019/DEIA-
ARC-013-2022

EMPRESA REPRESENTANTE REGISTRO FIRMA
LEGAL

DEIA-ARC No. 072-

CONSIGA Ofelia Vergara 2022 del 28 de C%{Mﬂ/ (ﬁﬂ‘vyhﬂ;

SOLUTIONS, 5o diciembre de 2022

T~

11.2. Lista de nombres y firmas de los profesionales de apoyo debidamente

notariadas, identificando el componente que elaboré como especialista.

Tabla 11.2. Lista de Profesionales de Apoyo.

NOMBRE / FIRMA RESPONSABILIDAD

Evcla{)%itl)g;ero k ) Plan de Participacién Ciudadana

T
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Cristobal . _
1;?701%?518;10 m DAV Levantamiento de linea base ambiental.
Estefany M WA . _
S;_;:l; {_1921?&8 %@/n@ Levantamiento de linea base social
AJV;E?;% {17?61 e /Jj} Informe de Prospeccién Arqueoldgica

Yo, ANAYANSY JOVANE CUBILLA
i‘a’ﬂ{iﬂ’.l.’i Publica Tercera del Circuito de Panami, con
cedula de identidad personal No. 4-201-226.

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del(los) swyeto(s)
que firm6(firmaron) el presente documento, su(s)
firma(s) es(son) autentica(s).

e[ DEC 0 4 2023

Liceaciads ANAVANSY JOVANE CUBILLA,
Notaria Piblica ]lcrctra del Circuito de Panama
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